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MIVA  2808 xDI xenon Direct Imager 
 
Vorläufiges Datenblatt 

Maximale Plotfläche:  26” x 36” / 660 mm x 914 mm 
Maximale Panelgröße: 31” x 38” / 780 mm x 960 mm 
Panel Zwischengrößen: 20” x 24” / 508 mm x 610 mm 

22” x 26” / 559 mm x 660 mm 
24” x 30” / 610 mm x 762 mm 
andere Größen möglich  

Auflösungen 

  1/2 mil /   2000 dpi 
  1/4 mil /   4000 dpi 
  1/8 mil /   8000 dpi 

Plotzeit für  Panelgröße 18” x 24” (457 mm x 610 mm) -  Zeiten 
gelten für Resist @ 10 mJ/cm 2 

   
      wird ermittelt 
   

Minimum Strukturgröße 

1.3 mil / 33 µm  
 

Abmessungen: H: 58” / 1485 mm, W: 58” / 1465 mm, D: 62” / 1585 mm; Gewicht: 1.3 t 
Anschlußwerte: 230 VAC, 50/60 Hz, 1.5 KW or 115 VAC, 50/60 Hz, 1.5 KW (350 W Ambient!) 
Druckluft oder Stickstoff: 60 L/min @ 1.8 bar 
Genauigkeit: ± 0.4 mil / 9 µm  -  absolut 

± 0.2 mil / 4 µm  -  Wiederholbarkeit 
Technologie: XENON-DMD Raster Image Projection Technologie 
Umgebung: Rote, grüne oder gelbe Dunkelraumbeleuchtung beim Laden und Entladen von 

Panels. Kunstlicht bis 100 Lx während des Plottens. 
Temperatur: 21°C 
Luftfeuchtigkeit: 50% 
Media: Resistbeschichtete Panele oder Orthochromatische Filme oder Glasmasken bis 

6mm dick.  
Benutzerdialog: Einfache Befehle für Plotbetrieb über die Tastatur oder optional über Netzwerk oder 

Netlink 
Kommunikation: LAN, CD-ROM, Floppy Disk 
Protocol Emulation: Gerber, RS 274-X, HP-GL, Fire 9000, PostScript, TIFF, PCX, andere auf Anfrage 
Benutzerinterface: Netlink xDI queue manager (Win 9x, 2000 and XP kompatibel) –An einem PC des 

Firmennetzwerkes installierbar. 
Panel registration: Stift Registrierung oder optisches Registrierungssystem 

 
Das Verfahren  
Alle MIVA Raster Photoplotter der neuen Generation benutzen ein einmaliges Arbeitsverfahren. Eine XENON-
Blitzlampe dient als Lichtquelle. Eine hochauflösende Lichtventilmatrix moduliert das Licht und projiziert ein sauberes, 
kantenscharfes Bild auf dem Film. Es sind mehrere Auflösungen von 2000 dpi bis 128000 dpi verfügbar. Die Belichtung 
erfolgt während der kontinuierlich verlaufenden Bewegung des Belichtungskopfes. Positionierung wird in Echtzeit durch 
Hochauflösungslinear–Encoder gewährleistet. Dadurch sind MIVA Photoplotter schnell und zugleich genau. Die 
ultrazuverlässige XENON-Lichtquelle erlaubt eine jahrelange Auslastung.  
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MIVA  2808 xDI xenon Direct Imager 
 
 
 
Besondere Merkmale: 
 
Niedrige Investitionskosten:  Dieses System ist auf eine positive Amortisierung ausgerichtet, die 
allein auf die Einsparung des Fotolabors und zugehörige Prozessschritte basiert. Dies gilt 
besonders im Bereich Kleinserien- und Prototyp-Fertigung.   
 
Niedrige Betriebskosten: Die extrem langlebige Lichtquelle mit preisgünstigem Ersatz garantiert niedrige 
Arbeits- und Betriebskosten. 
 
Lichtquelle ausgeschaltet in Ruhezustand: Da die Lichtquelle sofort und mit voller Energie sich aktivieren 
lässt („instant on“), fließen keine hohe Ströme, wenn kein Licht  erforderlich ist. 
 
Integrierte Reinigungssystem der Platine: Ein Strahl gefilterter Luft reinigt den zu belichtenden Panel 
während des Plottens und mindert dadurch die Reinraum-Forderungen des ganzen Systems. Zusätzlich 
minimiert das xDI Multi-Exposure System Beeinträchtigungen der Bildqualität durch Schatten von 
Staubpartikeln in der Luft. 
 
Niedriger Gesamtstrombedarf: Das System hat in Ruhezustand eine Energieleistung von nur 350W was 
während des Plottens auf 1,5 KW steigt. Allerdings wird hiervon mehr als die Hälfte von der Vaccuumpumpe 
(für die Befestigung des Panels) in Anspruch genommen. Das System wird an Einphasen-Wechselstrom 
angeschlossen. Keine Aufwärmzeit: sobald die Kontrollsysteme bereit sind und die Mechanik initialisiert ist, 
kann belichtet werden. 
 
Kompaktes optisches System – keine Verschiebungen: Das xDI optische System muss nicht die ganze  
Plotfläche umfassen. So werden thermische Effekte durch das Aufheizen von Optische Komponente 
minimiert. 
 
Echtzeit  Rasterisierung: Das System rasterisiert Bilder während des Plottens und erlaubt hierdurch eine 
dynamische Adaption der Skalierung und die Rotation der Belichtung nach der Registrierung des Panels. 
 
Erweiterbar: Unsere modulare Belichtungs-Technologie erlaubt das Aufrüsten oder Anpassung durch 
Projektoreinheiten verschiedener Auflösungen, Geschwindigkeiten oder Energien. 
 


